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L’elaborazione digitale è un approccio sempre più 
diffuso in ambito elettronico, grazie anche all’introdu-
zione di Dsp che possono essere programmati dall’u-
tente per eseguire operazioni su campioni numerici. 
Impieghi di conversione A/D e D/A si trovano nella tra-
smissione a distanza, oltre all’elaborazione attraverso 
un PC dove l’introduzione al digitale ha permesso di 
raggiungere limiti sul rapporto segnale-rumore cosa 
che non era permesso con la trasmissione analogica

La caratteristica che più accomuna i piccoli operatori 
che popolano il mercato dei sistemi di acquisizione è 
la varietà delle tecnologie per la cattura e la conver-
sione dei segnali ed è perciò che offre interessanti 
spunti un’osservazione pandemica degli innovativi 
DAQ multifunzione, che oggi hanno caratteristiche 
e prestazioni sempre più orientate alle applicazioni 
e sono perciò in grado di offrire un prezioso valore 
aggiunto, in grado di competere con i più blasonati 
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